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Abstract (en)
A layer (3) or several layers are produced by thermal spraying so that at least a part of a surface of a first workpiece (1) and at least a part of a
surface of a second workpiece (2) are covered as a result of an additional powder material directed onto the surfaces to be coated using a gas. The
resultant compound workpiece has been produced by the above method.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden von Werkstiicken. Erfindungsgeman wird durch thermisches Spritzen eine Spritzschicht
hergestellt, welche teilweise eine Oberflache eines ersten Werkstiickes und teilweise eine Oberflache eines zweiten Werkstiickes tberdeckt,
wobei ein pulverférmiger Zusatzwerkstoff mittels eines Gases auf die zu beschichtenden Oberflachen geleitet wird. Bevorzugt wird Temperatur
des Gasstrahles so gewahlt, beispielsweise im Bereich zwischen 30 und 800 °C, daf die Pulverpartikel des Zusatzwerkstoffes im Gasstrahl nicht
geschmolzen werden. Die zu verbindenden Werkstlcken kdnnen sich an der Verbindungsstelle beim Aufbringen der Spritzschicht bertihren. Nach
einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind die zu verbindenden Werkstiicke an der Verbindungsstelle beim Aufbringen der Spritzschicht mit
einem Abstand zueinander angeordnet, wobei durch das thermische Spritzen der Zwischenraum an der Verbindungsstelle gefllt wird.
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